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Pallet de Médulos Solares / 36 Unidades / 645 W / Eficiencia 23.9% / Tecnologia HPBC 2.0 / Zero Busbar / Degradacion 0.35% Anual

SKU: LR772HVH645M/36PALLET ~ Marca: LONGI ~ Categorfa: Médulos Solares

$121,166.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCION

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pallet
con 36 mddulos fotovoltaicos de alta eficiencia disefiados para proyectos de generacion distribuida de gran escala. La tecnologia HPBC 2.0 (Back Contact de segunda generacién) ubica todos los contactos eléctricos en la parte posterior de la
celda, eliminando barras de soldadura frontales y maximizando la superficie de absorcién luminica. Con 645 W de potencia nominal, eficiencia del 23.9% y coeficiente de temperatura de -0.26%/°C, estos médulos mantienen rendimiento superior
incluso en condiciones de alta irradiancia y temperatura ambiente elevada. Los wafers TaiRay ofrecen mayor resistencia mecénica a la flexién, reduciendo riesgos de microgrietas durante transporte e instalacién. La baja degradacién anual de
0.35% asegura estabilidad de produccién durante tres décadas de operacién.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Caracteristicas Generales</h3><ul
style="'padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnologia HPBC 2.0 (Back Contact de segunda generacién)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Disefio Zero Busbar (0BB) sin obstrucciones
frontales</li><li style="margin-bottom: 8px;'>Potencia nominal: 645 W con tolerancia positiva 0~+5 W</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Eficiencia del médulo: 23.9%</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Degradacién anual: 0.35% (del afio 2
al 30)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Coeficiente de temperatura: -0.26%/°C</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Wafers TaiRay con 16% mas resistencia a la flexién</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Configuracién: 36 médulos por
pallet</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color:
transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempefo Eléctrico</h4><ul style="'padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-
bottom: 6px;'>Potencia maxima: 645 W</li><li style="margin-bottom: 6px;'>Tolerancia de potencia: 0~+5 W</li><li style="margin-bottom: 6px;'>Eficiencia del médulo: 23.9%</li><li style="margin-bottom: 6px;'>Degradacién anual (afio 2-30):
0.35%</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Coeficiente de temperatura: -0.26%/°C</li><li style="margin-bottom: 6px;'>Tecnologia de celda: HPBC 2.0</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de celda: Monocristalino</li></ul></div><div
style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity:
0.95;'>Caracteristicas Fisicas y Térmicas</h4><ul style="'padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Disefo: Zero Busbar (0BB)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Contactos:
Back Contact (posterior)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Material de wafer: TaiRay (16% mas resistente a flexion)</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Sin obstrucciones frontales</li></ul></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width:
260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del
Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style="margin-bottom: 6px;'>36 modulos solares LR772HVH645M</li><li style='margin-bottom: 6px;'>Embalaje en pallet para transporte

seguro</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Caracteristica 1 Tecnologia HPBC 2.0 con contactos posterior es para maxima captacion luminica sin obstrucciones frontales
Caracteristica 2 Eficiencia del 23.9% que optimiza la produccién ener gética en espacios reducidos

Caracteristica 3 Degradacion anual de solo 0.35% del afio 2 al 30 pararetorno deinversion predecible

Caracteristica 4 Coeficiente de temper atura -0.26%/°C que minimiza pérdidas en climas calidos

Caracteristica 5 Wafers TaiRay 16% maésresistentes a la flexion para mayor durabilidad estructural

Caracteristica 6 Tolerancia positiva 0~+5 W que garantiza potenciareal igual o superior alanominal

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 00:50



